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(54) Title: PRESSURE SENSOR COMPONENT WITH TUBING CONNECTION

(54) Bezeichnung:
(57) Abstract

The invention relates to a pressure sensor
component (1) comprising a base body (2) and
a pressure connecting branch (8). The base
body contains a chip carrier (3), on which a
semi—conductor chip (4) with integrated pressure
sensor is mounted. The semi-conductor chip
is contacted with connections (5) which are led
laterally through the base body. The base body
(2) is open on one side, and the opening (7)
is bordered by side sections (14) of the chip
carrier (3). The pressure connecting branch (8) is
accommodated on the upper ends (13) of the side
sections (14). The invention is characterized in
that the filler (6), with which the interior space of
the base body (2) is filled and the semi—conductor
chip (4) is covered, is used simultaneously for
connecting and sealing the pressure connecting

DRUCKSENSOR-BAUTEIL MIT SCHLAUCHANSCHLUSS

vvvv
‘00
0'0 Se¥e%et.

\\\\\‘
.‘. lotevele.

s e 00000‘
N

Jl'////

branch (8) and the base body (2). The ends (12) of the pressure connecting branch (8) are preferably arranged in such a way that
the filler (6) is drawn by capillary force into the gap between the side sections (14) and the pressure connecting branch (8). Particularly
preferably, the pressure connecting branch (8) is formed in such a way that tubing of different diameters can be placed on it.




(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Drucksensor-Bauteil (1), welches einen Grundkorper (2) und ein Druck—AnschluBstiick (8) umfaft. Der
Grundkorper beinhaltet einen Chiptriiger (3), auf welchen ein Halbleiterchip (4) mit integriertem Drucksensor montiert ist. Der Halbleiterchip
ist mit Anschliissen (5) kontaktiert, die seitlich aus dem Grundkorper herausgefithrt sind. Der Grundkdrper (2) ist einseitig offen, und
die Offnung (7) wird von Seitenteilen (14) des Chiptrégers (3) begrenzt. Auf die oberen Endbereiche (13) der Seitenteile (14) ist das
Druck-AnschluBstiick (8) aufgesetzt. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dafl das Fiillmittel (6), mit welchem der Innenraum des
Grundkérpers (2) befiihlt und der Halbleiterchip (4) abgedeckt wird, gleichzeitig zur Verbindung und Abdichtung von Druck-AnschluBstiick
(8) und Grundkorper (2) verwendet wird. Bevorzugt sind die Enden (12) des Druck—Anschlufistiicks (8) so ausgestaltet, daB8 das Fiillmittel
(6) durch Kapillarkrifte in den Zwischenraum zwischen Seitenteilen (14) und Druck-AnschluBstiick (8) gezogen wird. Besonders bevorzugt
ist das Druck—AnschluBstiick (8) so ausgestaltet, daB Schlduche unterschiedlichen Durchmessers aufgesetzt werden konnen.
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Beschreibung

Drucksensor-Bauteil mit Schlauchanschluf

Die Erfindung betrifft ein Drucksensor-Bauteil mit einem
Druch-AnschluBsstiick, insbesondere mit einem Schlauchan-
schluBlstiick, welches auf der Bestiickungsoberseite einer Lei-
terplatte montierbar ist. Derartige Bauteile werden aus Plat-
zersparnisgriinden bevorzugt oberfldchenmontiert (sogen.
SMD-Anordnung; SMD = Surface Mounted Design). Die Druckmes-
sung erfolgt tUblicherweise nach dem piezoresistiven Prinzip.
Alternativ kann nach kapazitiven MeBprinzipien gearbeitet
werden. Als Drucksensor dient in der Regel ein Halbleiter-
chip, der im allgemeinen aus Silizium besteht. Im Falle der
piezoresistiven Messung ist auf der Chipoberfldche eine diinne
Siliziummembran angeordnet, die elektrisch mit druckabhangi-
gen Widerstanden gekoppelt ist, die ebenfalls im Silizium-
substrat ausgebildet und in einer Briickenschaltung geschaltet
sind. Der Halbleiterchip umfaBt ebenfalls eine dem Sensor zu-
geordnete Schaltung zur Verstarkung und Korrektur der Signale

und zum Abgleich und zur Kompensation des Sensors.

Zum Messen des Drucks muBl zwischen dem zu messenden Medium
und dem Drucksensor Kontakt hergestellt werden, d.h. das zu
messende Medium muB an den Sensor herangefiihrt bzw. der herr-
schende Druck auf den Sensor Ubertragen werden. Daher ist der
Drucksensor in einem einseitig offenen Gehdause angeordnet, so
daB die druckempfindliche Oberfldche des Sensors direkt oder
indirekt mit dem zu messenden Medium in Kontakt treten kann.
Um Beschadigungen des Drucksensors durch das Medium zu ver-

hindern, ist es iblich, die Oberflache des Halbleiterchips
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mit einem flieBfahigen Fullmittel, im allgemeinen einem
Kunststoffgel, abzudecken. Das Fillmittel ist so gewdhlt, daB

es den Druck unverfalscht ah den Sensor weitergibt.

Handelt es sich bei dem zu messenden Medium um das Medium,
welches das Drucksensorbauteil umgibt, kann das cffene Druck—
sensorbauteil als solches verwendet werden. Ist das zu mes-
sende Medium nicht gleich dem Umgebungsmedium, muBR das zu
messende Medium vom Umgebungsmedium getrennt an den Sensor
herangefithrt werden. Ublicherweise wird hierzu ein mit dem

Sensorbauteil verbundenes Schlauchsystem verwendet.

Bisher war es in solchen Fallen uUblich, Drucksensoren zu ver-
wenden, die in ein spezielles Geh&ause mit Schlauchanschluf
eingebettet waren. Diese Gehduse sind in der Regel erheblich
groBer als die entsprechenden Gehduse fiir den gleichen Sensor
ohne SchlauchanschluB. Dies ist sowohl unter Kostengesichts-
punkten als auch im Hinblick auf die spédtere Anwendung der
Bauteile nachteilig. Die bislang erhaltlichen Drucksensorbau-
teile mit Schlauchanschlull weisen zudem einen definierten An-
schluBdurchmesser auf, der von vornherein festgelegt ist, so
da dem Anwender des Drucksensors hinsichtlich der verwende-

ten Schlauchverbindung keine Wahlmdglichkeit bleibt.

Ein weiterer Nachteil der bekannten Drucksensorbauteile mit
Schlauchanschlufl liegt in der Herstellung der Bauteile. Die
Anbringung des Schlauchanschlusses erfolgt erst, nachdem der
offene Drucksensor vollstandig fertiggestellt und der Halb-
leiterchip mit Fillstoff abgedeckt ist. Anschliefend wird der
SchlauchanschluB auf das Drucksensorbauteil aufgeklebt. Es
ist also filir die Herstellung ein zusatzlicher Schritt, nam-
lich das Festkleben des Schlauchanschlusses, erforderlich.

Zudem muB die Klebeverbindung auf ihre Dichtigkeit gepriuft
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werden. Diese zusatzlichen Schritte sind zeit- und kostenin-

tensiv.

Die DE-A-4317312 beschreibt einen Drucksensor mit einer in .
einem Kunststoffgehiuse angeordneten Druckkammer. Die Druck-
kammer weist einen Rohrstutzen auf, der in ein AnschluBrohr
eines Gehdusedeckels eingreift. Es wird beschrieben, dafl es
bei niedrigen Driicken ausreichen koénne, eine Abdichtung zwi-
schen Rohrstutzen und Anschlullrohr mit VerguBmasse zu bewir-
ken, die zum Abdecken von Keramikchipkondensatoren verwendet

wird.

Au f gabe der Erfindung ist es, ein Drucksensorbauteil
mit Schlauchanschluf zu schaffen, das einfach und kostengiin-
stig herstellbar ist. Die Gehausegréfe sollte sich dabei mog-
lichst klein halten lassen, und zweckmdRig sollte die gleiche
Grundgehduseform verwendet werden konnen wie fiir ein entspre-
chendes offenes Sensorbauteil ohne Schlauchanschlufl. Zudem
sollte sich das Drucksensorbauteil fiir den AnschluB von

Schlauchen unterschiedlichen Durchmessers eignen.

Die Losung der Aufgabe gelingt mit dem Drucksensorbauteil ge-
mak Anspruch 1. Weitere Ausfihrungsformen ergeben sich aus

den Unteranspriichen.

Das erfindungsgemidfe Drucksensorbauteil umfaffit einen Grund-
kdrper, der grundsdtzlich einem uUblicherweise verwendeten of-
fenen Drucksensorbauteil, d.h. einem Bauteil ohne
Schlauchaufsatz, entsprechen kann, und ein zu diesem Grund-

kbrper passendes Druck-Anschlufistiick.

Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daR der GrundkOrper

und das Druck-Anschlufstiick mit einem flieRfadhigen Fillmittel
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gegeneinander abgedichtet sind, das ebenfalls zum Befiillen
des Chiptragers und zum Abdecken des Halbleiterchips verwen-
det ist. Der Grundkdrper ist bevorzugt einseitig offen ausge-
staltet und umfaBt den auf dem Chiptrdger montierten Halblei-
terchip und mit diesem kontaktierte Anschliisse. Das Druck-
AnschluBstiick ist vorteilhafterweise auf den Grundkdrpef auf-
gesetzt und umschlieBt die Offnung im Grundkérper, in dem
sich der Halbleiterchip befindet. Dies hat den Vorteil, daf
das Befiillen des Chiptragers und damit das Abdecken des Halb-
leiterchips und das Abdichten zwischen Grundkdérper und Druck-

AnschluBstiick gemeinsam erfolgen koénnen.

Als flieBfahiges Fiillmittel dient ein solches, das hinrei-
chend elastisch ist, um Driicke ohne Verfalschung der MeBRer-
gebnisse an den Drucksensor weiterzugeben. Das Fiillmittel
sollte gegeniilber den liblicherweise zu messenden Medien che-
misch weitgehend inert sein und sich einfach handhaben las-
sen. Bevorzugt ist das Fillmittel ein Kunststoffgel und ins-

besondere ein Gel auf Silikonbasis.

Wie bereits erwidhnt, kann der Grundkdrper des Drucksensorbau-
teils grundsatzlich jede tiblicherweise bei auf Leiterplatten
montierbaren Drucksensorbauteilen verwendete Form und Ausge-
staltung aufweisen. Zweckmadfig umfafit der Grundkorper einen
Chiptrager aus Kunststoff, insbesondere aus thermoplastischem
Kunststoff, welcher eine im wesentlichen ebene Chiptragerfla-
che aufweist, auf der der Halbleiterchip mit integriertem
Drucksensor angeordnet ist. In die Kunststoffmasse eingebet-
tet befinden sich mehrere Anschliisse, die seitlich aus dem
Chiptrager vorstehen. Halbleiterchip und Anschlisse sind auf
ibliche Weise miteinander kontaktiert, zum Beispiel durch
Bonddrahte. Alternativ kann der Chip auf einem metallischen

Anschlufirahmen (Leadframe) mit integrierten Anschlissen ange-
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ordnet sein. Bevorzugt weist der Chiptrager an seinen Randern
eine in ihrer Hoéhe iiber die Chipoberflache hinausragende Sei-
tenwandung auf, die den Chiptrédger umschlieft. Diese Seiten-
wandung begrenzt die Offnung des Grundkdrpers, durch welche
das zu messende Medium dem Drucksensor zur Druckmessung zuge-
fiihrt wird. Die Seitenwandung des Grundkdrpers schlieBtl
zweckmaBig an ihrem oberen Ende plan ab. Auf diese Seitenwan-

dung wird das Druck-AnschluBstick aufgesetzt.

Das erfindungsgemaBe Druck-AnschluBstiick ist so ausgestaltet,
daB sein Endbereich, der auf der Seitenwandung des Grundkor-
pers aufliegt, sich gabelt. Anders ausgedrickt, umgreift das
dem Grundkérper zugewandte Ende der Auflenwand des Druck-
AnschluBstiickes den oberen Endbereich der Seitentwandung. Ein
End- oder Teilbereich des dem Grundkdrper zugewandten Endes
der AuBenwand des Druck-AnschluBstiicks verlauft dabei entlang
der AuBenseite der Seitenwandung des Grundkorpers, ein ande-
rer End- oder Teilbereich des dem Grundkdrper zugewandten En-
des der AuBenwand des Druck-AnschluBstilicks verliuft entlang

der Innenseite der Seitenwandung des Grundkdrpers.

Um eine gute Abdichtung zwischen Grundkorper und Druck-
AnschluBstick zu erreichen, ist der Zwischenraum, der sich
zwischen dem Ende des Druck-Anschlufistiicks, das dem Grundkor-
per zugewandt ist, und dem Endbereich der Seitenwandung des
Grundkorpers, das dem Druck—-Anschluflstiick zugewandt ist, be-
findet, vorzugsweise moglichst vollstdndig mit dem flieRfahi-
gen Fiillmittel ausgefiillt, so daB eine gasdichte Abdichtung

zwischen Grundkdrper und DruckanschluBstiick ausgebildet ist.

Die Befiillung des Zwischenraums erfolgt besonders zweckmdBig
gleichzeitig mit der Abdeckung des Halbleiterchips. Hierzu
wird das flieBfahige Fillmittel nach dem Aufsetzen und Befe-
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stigen des Druck-Anschlufistiicks auf den Grundkdrper durch die
Offnung im Druck-AnschluBlstiick in den Grundkdrper-Hohlraum
eingefithrt. Fillhthe und Lange der inneren Endbereiche des
Druck-AnschluBstiicks sind dabei so aufeinander abgestimmt,
dal das Fillmittel durch Kapillarkrafte in den Zwischenraum
zwischen Druck-AnschluBstiick und Seitenteilen des Grundksr-
pers gezogen wird. Es ist also lediglich ein Fullvorgang not-
wendig, um den Innenraum des Grundkdrpers mit Fillmittel zu
versehen und Grundkorper und Druck-Anschlufistiick gegeneinan-
der abzudichten. Die Herstellung der erfindungsgemdRlen Druck-
sensor-Bauteile ist also auBerordentlich einfach und kosten-

ginstig moéglich.

zur Herstellung offener Drucksensor-Bauteile werden bevorzugt
Chiptriger mit einer entlang der Innenseite der Seitenwandung
des Grundkdrpers umlaufenden Fliefistopkante verwendet. Diese
FlieBstopkante bewirkt, daB beim Einfiillen das Fillmittel
nicht iiber diese Kante hinaus in Bereiche des Grundkdrpers
vordringt, die nicht mit dem Fillmittel verunreinigt werden
sollen. Auch derartige Grundkorper konnen im Rahmen der Er-
findung verwendet werden. Um sicherzustellen, daB der Zwi-
schenraum zwischen dem Endbereich der Seitenwandung des
Grundkdrpers und dem Ende des aufgesetzten Druck-
AnschluBstiickes hinreichend befiillt wird, wird derjenige End-
bereich des Druck-AnschluBstiickes, der entlang der inneren
Wand der Grundkdrper-Seitenteile verlauft, so lang ausgebil-
det, daBR er iiber die FlieBstopkante vorsteht und diese lber-
deckt. Auf diese Weise konnen auch im Bereich der Flieflstop-
kante Kapillarkrafte wirksam werden, die das Fillmittel in
den Zwischenraum zwischen Druck-AnschluBstick und Grundkér-
per-Seitenwandung ziehen. Beil entsprechender Anpassung des
Druck-Anschluf3stiicks konnen also auch die lblichen offenen

Drucksensor-Bauteile mit Fliefistopkante unverandert fiir die
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erfindungsgemidfen Drucksensor-Bauteile mit AnschluBl verwendet

werden.

Eine besonders sichere Befestigung des Druck-AnschluBstiicks
am Grundkdrper kann erreicht werden, wenn im Druck-
Anschlufstiick zwei oder mehr Befestigungsnasen ausgebildet
sind, die in entsprechende Befestigungsdffnungen oder Befe-
stigungsausnehmungen im Grundkérper einrasten koénnen. Werden
nur zwei Befestigungsnasen verwendet, liegen diese vorzugs-
weise auf gegeniiberliegenden Seiten des Druck-AnschluBstiicks.
Bevorzugt sind die Befestigungsnasen im Bereich der &uReren
Enden des Druck-AnschluBstiicks ausgebildet, die im zusammen-
gebauten Zustand entlang der &duBReren Seitenwand des Grundkor-
pers verlaufen. Besonders bevorzugt stehen die Befestigungs-
nasen am stirnseitigen Endbereich der &duBeren Enden des
Druck-AnschluBstiicks in Richtung auf den Grundkdrper vor.
Alternativ ist selbstverstiandlich ebenfalls méglich, die Be-
festigungsnasen im Grundkdrper anzubringen und die zugehori-
gen Befestigungsdffnungen oder -ausnehmungen im Druck-
AnschluBstiick. _

Um den Eingriff der Befestigungsnasen in die zugehdrigen Be-
festigungsdffnungen oder -ausnehmungen zu erleichtern, koénnen
die Befestigungsnasen in ihrem Randbereich angeschradgt oder

gerundet sein.

Das erfindungsgemaBe Druck-AnschluBstiick ist bevorzugt fiir
den AnschluB eines Schlauches ausgelegt, durch welchen das zu
messende Medium dem Drucksensor im Grundkérper zugefiithrt wer-
den kann. Um die Verwendung unterschiedlicher Schlauchdurch-
messer zu ermdglichen, kdnnen entweder Satze von Druck-
AnschluBstiicken verwendet werden, die sich nur hinsichtlich
des zu verwendenden Schlauchdurchmessers unterscheiden. Vor-

zugsweise wird jedoch ein Druck-Anschlufstiick verwendet, das
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sich zur Anbringung von Schlauchen unterschiedlicher Durch-
messer eignet. Beispielhaft kann ein Druck-AnschluBstiick mit
einem konisch zulaufenden Stutzen genannt werden, auf den
Schlauche unterschiedlicher Durchmesser aufgezogen werden
koénnen. Der geeignete Schlauchdurchmesser kann dann entspre-

chend der jeweiligen Anwendung gewahlt werden.

Die Erfindung soll nachfolgend unter Bezugnahme auf eine

Zeichnung naher erlautert werden. Darin zeigen

Figur 1 eine schematische Schnittansicht eines erfin-

dungsgemafen Drucksensor-Bauteils;

Figur 2 eine schematische Ansicht des Grundkdrpers des
erfindungsgemédfien Drucksensor-Bauteils gemaf

Figur 1 und

Figur 3 schematisch eine Schnittansicht einer weiteren
Ausfithrungsform des erfindungsgemdfen Druck-

sensor-Bauteils.

Im einzelnen zeigt Figur 1 ein erfindungsgemaBes Drucksensor-
Bauteil 1, welches einen Grundkorper 2 und ein Druck-
AnschluBstiick 8 umfaBt. Der Grundkdrper 2 ist auf der Bestiik-
kungsseite 9 einer Leiterplatte 10 angeordnet. Er beinhaltet
einen Chiptrager 3 aus thermoplastischem Kunststoff, in des-
sen Mittelbereich eine Halbleiterchip 4 angebracht ist. Der
Halbleiterchip 4 weist einen integrierten Drucksensor und ei-
ne zugehdrige elektrische Schaltung auf. Beide sind der Uber-
sichtlichkeit halber nicht dargestellt. Der Drucksensor ar-
beitet nach dem piezoresistiven System. Der Halbleiterchip 4
ist Uber Bonddréhte 19 mit den metallischen Anschliissen 5

elektrisch leitend verbunden. Die Anschliisse 5 sind zu ihrem
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iiberwiegenden Teil im Chiptrager 3 eingebettet. Lediglich ih-
re Enden sind in gegeniiberliegenden unteren seitlichen Berei-
chen aus dem Grundkérper herausgefihrt. Wie Figur 2 zu ent-
nehmen ist, besitzt das erfindungsgemdBe Drucksensor-Bauteil
je vier Anschliisse auf zwei gegeniiberliegenden Seiten des
Chiptragers 3. Um die Spannungen zwischen Grundk&rper 2.und
Leiterplatte 10 méglichst gering zu halten, liegen die An-
schliisse 5 nur mit ihren &duBersten Enden auf der Leiterplatte
auf. Der Verminderung von Spannungen dient auch die dachfér-
mige Ausgestaltung der Grundkdrper-Unterseite. Durch den Ab-
stand des Mittelbereichs des Grundkdrpers 2 zur Leiterplatte
10 werden Durchbiegungen der Leiterplatte in geringerem MaRe

auf den Grundkdrper lbertragen.

In seiner von der Leiterplatte entfernt liegenden Seite 11
weist der Grundkorper eine einseitige Offnung 7 auf, die von
den Seitenteilen (Seitenwandung) 14 des Grundkdrpers 2 be-
grenzt ist. Durch diese Offnung 7 wird das zu messende Medium
dem Drucksensor zugefithrt. Zum Schutz gegen dieses Medium ist
der Innenraum der Offnung 7 des Grundkorpers teilwelise mit
einem flieBfahigen Flllmittel 6, insbesondere mit einem Gel
auf Silikonbasis, beflillt. Das Gel bedeckt Halbleiterchip 4,
Bonddrdhte 19 und den im Innenraum liegenden Teil der An-
schlisse 5 vollstandig. AuBerdem fiillt das Gel den Zwischen-
raum zwischen den oberen Endbereichen 13 der Seitenteile 14
und dem auf den Seitenteilen aufliegenden Druck-AnschluBstiick

8 nahezu vbllig aus.

Das Druck-Anschlufistiick 8 umschlieft die Offnung 7 im Grund-
korper 2 vollig. Das dem Grundkdrper 2 zugewandte Ende 12 des
Druck-Anschlufistiicks 8 ist gegabelt, so dal eine innere Wand
12a und eine &duBere Wand 12b des Endes 12 ausgebildet ist.

AuBere und innere Wand umgreifen den oberen Endbereich 13 der
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Seitenwandung 14. Die innere Wand 1l2a des dem Grundkdrper 2
zugewandten Endes 12 des Druck-Anschlubstiicks 8 ist so lang
ausgebildet, daR sie eine an der Innenseite 15 der Seitenwan-
dung 14 des Grundkdrpers ausgebildete FlieBstopkante 16 iber-
deckt. Diese Konstruktion ermdglicht das gleichzeitige Befil-
len des Innenraums des GrundkOrpers 2 und des Zwischenréums
zwischen Seitenwandung 14 und Druck-Anschlufistick 8 mit Fill-
mittel 6. Zum Befiillen wird das Fillmittel 6 durch die Off-
nung im Druck-Anschlufistiick 8, in diesem Fall einen AnschluB-
stutzen fiir einen Schlauch, in den Innenraum des Grundkdrpers
2 eingebracht. Die Fiillhothe wird so gewahlt, dal das Fullmit-
tel 6 von unten in den Spalt zwischen Innenwand 15 des Chip-
trdgers 3 und innerem Ende 12a des Druck-Anschlufstiicks 8
eindringen kann. Durch Kapillarkrdfte wird der Fiillstoff in
diesem Spalt weiter in die HOhe gezogen, {iberwindet dabei die
FlieRstopkante 16, die ohne aufgesetztes Druck-Anschlufistiick
8 den FluB des Fillmittels 6 begrenzen wirde, und fillt den
Zwischenraum zwischen Druck-AnschluBRstick 8 und Grundkérper-
Seitenwandung 14 nahezu v6llig auf. Auf diese Weise ist es
moéglich, die Befiillung des Innenraums des Grundkorpers 2 und
die Abdichtung zwischen Druck-AnschluB3stiick 8 und Grundkdrper
2 in einem Schritt durchzufihren. Ein zusdtzlicher Abdicht-
schritt ist nicht erforderlich. Der Grundkoérper und das
Druck-AnschluBstiick werden bevorzugt vorher mittels Kleben,
Schweillen oder gegenseitigem Eingriff (Klammern) fest mitein-

ander verbunden.

Eine besonders sichere Befestigung des Druck-AnschluBstiicks
kann erreicht werden, wenn es mit zweili oder mehr Befesti-
gungsnasen versehen ist, die in entsprechende Befestigungs-
0ffnungen oder -ausnehmungen im Grundkérper eingreifen. Dies
ist beispielhaft in Figur 3 dargestellt. Hier ist schematisch

ein Querschnitt durch eine mogliche Ausfihrungsform eines er-
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findungsgemaBen Drucksensor-Bauteils gezeigt. Grundkorper 2
und Druck-AnschlufBstiick 8 sind stark vereinfacht wiedergege-
ben, da lediglich eine modgliche Anordnung von Befestigungsna-
sen und -o0ff-nungen dargestellt werden soll. Die Querschnitt-

sachse ist gegeniiber derjenigen in Figur 1 um 90° gedreht.

Das Druck-AnschluBstiick 8 weist in seinem unteren stirnseiti-
gen Bereich zweil Befestigungsnasen 17 auf, die in Richtung
auf den Grundkdrper 2 vorspringen. Im unteren Randbereich des
Grundkdrpers sind an zwel gegenilberliegenden AuBenseiten Be-
festigungsausnehmungen 18 vorhanden, in die die Befestigungs-
nasen 17 im zusammengesetzten erfindungsgemdlben Drucksensor-
bauteil eingreifen. Um den Eingriff zu erleichtern, k&énnen
die den Befestigungsausnehmungen zugewandten Seiten der Befe-
stigungsnasen gerundet oder angeschragt sein, wie dies am
Beispiel der in Figur 3 linken Befestigungsnase veranschau-
licht ist. Die Befestigungsnasen 17 kdnnen sich iiber die ge-
samte L&nge der Seitenwande des Grundkdrpers erstrecken oder
nur iber einen mehr oder weniger grolen Teilbereich dieser
Seitenwdnde. In letzterem Fall verhindern die Befestigungsna-
sen nicht nur ein Abheben des Druck-Anschlufstiicks vom Grund-
korper, sondern auch ein seitliches Verrutschen des Druck-
AnschlufBstiicks. Die Abdichtung von Druck-AnschluBstiick und
Grundkorper erfolgt auch in diesem Fall auf die vorstehend

beschriebene Weise.
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Anspriche

1. Auf der Bestiickungsoberflache (9) einer Leiterplatte (10)
montierbares Drucksensor-Bauteil (1) mit einem Grundkorper
(2), welcher einen auf einem Chiptrager (3) montierten Halb-
leiterchip (4) umfaBt, der mit aus dem Grundkdrper (2) her—
ausfilhrenden Anschliissen (5) elektrisch leitend verbunden
ist, und der mit einem flieRfdhigen Fillmittel (6) vollstan-
dig tberdeckt ist,

und mit einem auf den Grundkorper (2) aufgesetzten rohrfdrmi-
gen Druck-AnschluBstiick (8),

dadurch gekennzeilchnet,

daB das dem Grundkorper (2) zugewandte Ende (12) des Druck-
AnschluBstiicks (8) auf dem Grundkdrper (2) insbesondere mit-
tels Kleben, Schweilen oder Klammern befestigt ist und daB
eine gasdichte Abdichtung zwischen dem Grundkdrper (2) und
dem Druck-AnschluBstiick (8) mit dem flieffdhigen Fiillmittel
(6) bewirkt ist, indem Zwischenrdume zwischen dem Ende des
Druck-AnschluBstilickes (8), das dem Grundkdrper (2) zugewandt
ist, und dem Grundkorper (2) von dem FUllmittel (6) zumindest

teilweise gefiillt sind.

2. Drucksensor-Bauteil gemdl Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnedt,

dall der Grundkdrper (2) eine Seitenwandung (14) aufweist, die
den Chiptrager (3) und den Halbleiterchip (4) umfaBt und daB
das dem Grundkdrper (2) zugewandte Ende des Druck-
AnschluBstiickes (8) den dem Druck-AnschluBstick (8) zugewand-
ten Endbereich (13) der Seitenwandung (14) des Grundkdrpers
(2) beidseitig umgreift und die Abdichtung zwischen Grundkor-
per (2) und dem Druck-Anschlufistiick (8) mit dem flieBfahigen
Fillmittel (6) bewirkt ist.
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3. Drucksensor-Bauteil gemaR Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

daBR eine innere Wand (12a) des dem Grundkdrper (2) zugewand-
ten Endes (12) des Druck-AnschluBsticks (8) sich so weit ent-
lang der Innenseite (15) der Seitenwandung (14) des Grundkor-
pers (2) erstreckt, daB eine im Bereich dieser Innenseite
(15) umlaufend ausgebildete FlieBstopkante (16) fur des Full-

mittel (6) von dieser inneren Wand (12a) {iberdeckt ist.

4. Drucksensor-Bauteil gemdf einem der Anspriche 1 bis 3,
dadurch gekennzeilchnet,

daB am Druck-AnschluBstiick (8) wenigstens eine Befestigungs-
nase (17) ausgebildet ist, welche in eine zugehdrige Befesti-
gungsdffnung oder Befestigungsausnehmung (18) im Grundkdrper

(2) eingreift.

5. Drucksensor-Bauteil gemaB einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichneHt,

daB im Bereich der Seitenteile (14) des Grundkdrpers (2) we-
nigstens eine Befestigungsnase ausgebildet ist, welche in ei-
ne zugehtrige Befestigungsdffnung oder Befestigungsausnehmung

im Druck-AnschluBstiick (8) eingreift.

6. Drucksensor-Bauteil gemdfl einer -der Anspriche 1 bis 5,
dadurch gekennzeilchnet,

daB das Druck-Anschlufistiick (8) einen konisch zulaufenden
Stutzen zum Aufsetzen von Schlduchen unterschiedlicher Durch-

messer aufweist.

7. Drucksensor-Bauteil gemdB einem der Anspriiche 1 bis 6,
dadurch gekennzeilichnet,
daB das flieffdhige Fullmittel (6) ein Gel und insbesondere

ein Gel auf Silikonharzbasis ist.
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